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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INDUSTRIAL NETWORKS -
PROFILES -

Part 1-0: Fieldbus profiles —
General concepts and terminology

FOREWORD

nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization co
htional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to premote inte
beration on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this

cly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as JIE€ Publication(s)’
hration is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject d
participate in this preparatory work. International, governmental and non-goyvernmental organization

the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with-the’ International Organiz
Hardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreementi.between the two organiz

ormal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an inte

bsted IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC

cations is accurate, IEC cannot be held responsible\for the way in which they are used or

der to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Pub

EC Publication and the corresponding nationalor regional publication shall be clearly indicated in tH

tself does not provide any attestation of‘\conformity. Independent certification bodies provide cqg

ces carried out by independent certification bodies.
sers should ensure that they hayve the latest edition of this publication.

ability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual exp
damage of any nature\'whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fg

cations.
pensable for' the correct application of this publication.

5. IEC.shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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DN is’drawn to the fact that the use of some of the associated protocol types is res

NOTE Combinations of protocol types are specified in the IEC 61784-1 series and the IEC 61784-2 series.

IEC 61784-1-0 has been prepared by subcommittee 65C: Industrial networks, of IEC technical
committee 65: Industrial-process measurement, control and automation. It is an International
Standard.

This first edition, together with the other parts of the same series, cancels and replaces the fifth
edition of IEC 61784-1 published in 2019. This first edition constitutes a technical revision.
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This edition includes the following significant technical changes with respect to

IEC 61

784-1:2019:

a) split of the original IEC 61784-1 into several subparts, one subpart for the material of a
generic nature, and one subpart for each Communication Profile Family specified in the
original document;

b) move most contents of the original scope into a new dedicated subclause;

c) addition of a new Communication Profile Family (CPF 22).

The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft Ranort-onvoting
Ld 3

65C/1207/FDIS 65C/1236/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicpted in

the ab

pve table.

The lapguage used for the development of this International Standard,is\English.

This d
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e rec
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ed in greater detail at www.iec.ch/publications.

es — Part 1: Fieldbus profiles, can be found'on the IEC website.

mmittee has decided that the contents of this document will remain unchanged u
y date indicated on the IEC websjtes'under webstore.iec.ch in the data related
c document. At this date, the docuntent will be

pnfirmed,

ndrawn,

aced by a revised edition, or

ended.

bcument was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and develgped in
ance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available
v.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are

f all parts of the IEC 61784-1 series, publishedwunder the general title Industrial ngtworks

ntil the
to the
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INTRODUCTION

The IEC 61784-1 series provides a set of Communication Profiles (CP) in the se

nse of

ISO/IEC TR 10000-1. These answer the need of identifying the protocol families co-existing

within the |IEC 61158 series, as a result of the international harmonization of fi

eldbus

technologies available on the market. More specifically, these profiles help to correctly state
the compliance with the IEC 61158 series, and to avoid the spreading of divergent

implementations, which would limit its use, clearness and understanding. Additional pro

files to

address specific market concerns, such as functional safety or information security, can be

addressed by future parts of the IEC 61784-1 series.

The IEE es-contatns-severa-CommunieationPro 8
one or[more communication profiles. Such profiles identify, in a strict sense, protocol
of the |[EC 61158 series via protocol specific communication profiles. They do not defirie
profiles that specify communication profiles together with application functions nee
answef the need of a specific application ("application profiles").

It is agfreed that these latter classes of profiles would facilitate the use ofithe IEC 61158
of stanldards; the profiles defined in the IEC 61784-1 series are a necessary step to 4
that task.

It is al§o important to clarify that interoperability — defined as the*ability of two or more n
systen]s to exchange information and to make mutual use(of the information that ha
excharnged (see ISO/IEC TR 10000-1) — can be directly achieved on the same link only fo
devicep complying with the same communication profile:

Profileg contained in the IEC 61784-1 series are constructed of references to IEC 61158
the IEC 61158-3, IEC 61158-4, IEC 61158-5_and IEC 61158-6 series, and other IS,
worldwlide-accepted standards, as appropriate!. Each profile is required to reference 3
one palrt of the IEC 61158 series in additionsto IEC 61158-1.

Two gr more Profiles, which arex'related to a common family, are specified w
"Communication Profile Family" (CRF).

device
ded to

series
chieve

etwork
5 been
r those

-2 and
TS or
t least

thin a

1

International Standardised Profiles may contain normative references to specifications other than International

Standards; see ISO/IEC JTC 1 N 4047: The Normative Referencing of Specifications other than International

Standards in JTC 1 International Standardized Profiles — Guidelines for ISP Submitters.


https://iecnorm.com/api/?name=9d20afcbe83e5ba114fa564c1047c118

-6 -

INDUSTRIAL NETWORKS -
PROFILES -

Part 1-0: Fieldbus profiles —
General concepts and terminology

IEC 61784-1-0:2023 © |IEC 2023

1 Scope

The IHC 61784-1 series defines several Communication Profile Families (CPF). (ach CPF
specifies a set of protocol specific communication profiles (CPs) based primarily pn the
IEC 61158 series, to be used in the design of devices involved in communication’s in factory
manufacturing and process control.

This part of IEC 61784-1 defines a common terminology for all CPFs/and conventiong to be
used in the specification of the CPs. It also provides a compliance statement and an oVerview
of the $tructure and contents of the CPFs in the IEC 61784-1 series.

NOTE [The added value of the IEC 61784-1 series is explained in Annex A.

2 Nagrmative references

The following documents are referred to in the textinysuch a way that some or all of their ¢gontent
constitptes requirements of this document. For dated references, only the edition cited dpplies.
For umdated references, the latest edition(ef the referenced document (includirlg any
amendments) applies.

NOTE All parts of the IEC 61158 series, as Well as the |IEC 61784-1 series and the IEC 61784-2 sdries are
maintairfed simultaneously. Cross-references'to these documents within the text therefore refer to the edftions as
dated in|this list of normative references.

IEC 61|158 (all parts), Industrial communication networks — Fieldbus specifications

IEC 61[784-1 (all parts),-mdustrial networks — Profiles — Part 1: Fieldbus profiles

IEC 61[784-1-1:2023,° Industrial networks — Profiles — Part 1-1: Fieldbus profiles -
Commuinication Rrofile Family 1

IEC 61[784¢1,2:2023, Industrial networks - Profiles — Part 1-2: Fieldbus profiles -
Commnication Profile Family 2

IEC 61784-1-3:2023, Industrial networks - Profiles — Part 1-3: Fieldbus profiles -
Communication Profile Family 3

IEC 61784-1-4:2023, Industrial networks - Profiles — Part 1-4: Fieldbus profiles -
Communication Profile Family 4

IEC 61784-1-5:2023, Industrial networks - Profiles — Part 1-5: Fieldbus profiles -
Communication Profile Family 5

IEC 61784-1-6:2023, Industrial networks - Profiles — Part 1-6: Fieldbus profiles -

Communication Profile Family 6
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IEC 61784-1-8:2023, Industrial networks - Profiles — Part 1-8: Fieldbus
Communication Profile Family 8

IEC 61784-1-9:2023, Industrial networks - Profiles — Part 1-9: Fieldbus
Communication Profile Family 9

IEC 61784-1-16:2023, Industrial networks — Profiles — Part 1-16: Fieldbus
Communication Profile Family 16

IEC 61784-1-19:2023, Industrial networks — Profiles — Part 1-19: Fieldbus
Communication Profile Family 19

profiles —

profiles —

profiles —

profiles —

IEC 61[784-1-22:2023, Industrial networks — Profiles — Part 1-22: Fieldbus
Commuinication Profile Family 22

3 Terms, definitions, abbreviated terms, symbols, and conventions

3.1 FTerms and definitions

pro

For the purposes of this document, all terms and definitions provided in the IEC 61158

apply.

ISO anpd IEC maintain terminological databases for use<in standardization at the fo

addresses:

o |EQ Electropedia: available at https://www.elegtcopedia.org/

e |SQ Online browsing platform: available athttps://www.iso.org/obp
3.2 Abbreviations and symbols

3.21 IEC 61158 abbreviations and symbols

For the purposes of this document, all abbreviations and symbols defined in the IEC
series ppply. The following abbreviations, found within the IEC 61158 series, are repeats
for use| by those who wish to understand the general structure of the IEC 61784-1 series

referring to the IEC 61158-series.

files —

series

lowing

61158
d here
ithout

AL Application layer

APDU Application protocol data unit
AR Application relationship

ASE Application service element
DL- Data-link layer (as a prefix)
DLL Data-link layer

DLSDU Data-link service data unit
PhL Physical layer

TPDU Transport protocol data unit

3.2.2 Other abbreviations and symbols
CP communication profile

CPF communication profile family
MAU medium attachment unit
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3.3 Conventions
3.3.1 Conventions common to all layers
3.3.1.1 (Sub)clause selection tables

(Sub)clause selection for all layers is defined in tables, as shown in Table 1 and Table 2. The
selected base specifications are indicated just before the selection table(s). Selection is done
at the highest (sub)clause level possible to define the profile selection unambiguously.

Table 1 — Layout of profile (sub)clause selection tables

Clpuse Header PTesence constraints

Table 2 — Contents of (sub)clause selection tables

Column Text Meaning

Clause <#> (Sub)clause number of the base specifications

Next subclauses | Any following subclauses of the same level_upto the last subclause

Next clauses Any following clauses up to the last clause of the base specification
Next annexes Any following annexes up to the last’annex of the base specification
Header] <text> (Sub)clause title of the base sgecifications
Presenge NO This (sub)clause is not included in the profile
YES This (sub)clause is fully100 %) included in the profile

In this case no furthec'detail is given

— Presence is defined in the following subclauses

Partial Parts of this (Sub)clause are included in the profile

Constrgints | See <#> Constraints/remarks are defined in the given subclause, table or figure gf this
profile document

— No_¢onstraints other than given in the reference document (sub)clause,
or not applicable

<text> The text defines the constraint directly; for longer text, table footnotes of table
notes may be used

If sequences of (sub)clauses do not match the profile, then the numbers are concatenated.

EXAMPLE{, ,Concatenated subclauses

13.4-37 — NO —

EXAMPLE 2 Concatenated clauses up to the last clause

| Next clauses ‘ — ‘ NO ‘ —

EXAMPLE 3 Concatenated annexes up to the last annex

| Next annexes ‘ — ‘ NO ‘ —
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3.3.1.2

Service selection tables

If selection of services is defined in a table, the format of Table 3 is used. The table identifies
the selected services and includes service constraints, as explained in Table 4.

Table 3 — Layout of service selection tables

Service ref. Service name Usage Constraint
Table 4 — Contents of service selection tables
Colymn Text Meaning
Service|ref. <#> (Sub)clause number of the base specifications where the service\is defined
— Not applicable
Service|name |<text> The name of the service
Usage M Mandatory
(0] Optional
— Service is never used
Constrdints See <#> Constraints/remarks are defined in the given subclause, table or figure of thjs
profile document
— No constraints other than given in“the reference document (sub)clause, or nfot
applicable
<text> The text defines the constraint\directly, for longer text, table footnotes or table
notes may be used
If selegtion of service parameters is defined in a table, the format of Table 5 is used. Each table
identifies the selected parameters and-includes parameter constraints, as explained in Table 6.
Table 5='Layout of parameter selection tables
Paramieter ref. Parameter name Usage Constraint
Table 6 — Contents of parameter selection tables
Cqlumn Text Meaning
Parameter ref. <F#F> (Sub)clause number of the base specifications where the service 1s define

Not applicable

Parameter name | <text>

The name of the service parameter

Usage M Mandatory
(0] Optional
— Attribute is never present
Constraints See <#> | Constraints/remarks are defined in the given subclause, table or figure of this
profile document
— No constraints other than given in the reference document (sub)clause,
or not applicable
<text> The text defines the constraint directly; for longer text, table footnotes or table

notes may be used
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Physical layer

No additional conventions are defined.

3.3.3
3.3.3.1

Data-link layer

Service profile conventions

No additional conventions are defined.

IEC 61784-1-0:2023 © |EC 2023

3.3.3.2 Service and parameter selections

These [are described using the common conventions, see 3.3.1.2.

3.34 Application layer

3.3.4.1 Service profile conventions

ASE anpd class selection is described using (sub)clause selection tables, see 3.3.1.1| If the
usage [of selected ASE and classes is further constrained, this is specified in the profile (e.g.
an optional item of the base standard is mandatory in the profile).

If seleg¢tion of class attributes is defined in a table, the format.6f Table 7 is used. The table
identifies the selected class attributes and includes their constraints, as explained in Taple 8.
Table 7 — Layout of class attribate selection tables

Attribute Attribute Name Usage Constraint
Table 8 — Contents of class attribute selection tables
Column Text Meaning
Attributé <#> Attribute number of the base specification class
— Not*applicable
Attribut¢ Name |<text> The name of the attribute
Usage M Mandatory
(0] Optional
— Attribute is never present
Constrdints See <#> Constraints/remarks are defined in the given subclause, table or figure of this
profile document
— No constraints other than given in the reference document (sub)clause,
or not applicable
<text> The text defines the constraint directly; for longer text, table footnotes or table
notes may be used
3.3.4.2 Service and parameter selections

These are described using the common conventions, see 3.3.1.2.
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4 Conformance to communication profiles

Each communication profile within the IEC 61784-1 series includes part of the IEC 61158
series. It may also include parts of other standards or international specifications.

A statement of compliance with a Communication Profile Family n (CPF n) of the IEC 61784-1
series shall be stated? as either

Compliance with IEC 61784-1-n:20233
or

Compliancewith IEC 64784-1.n (Ed 1.0}

and a ptatement of compliance with a Communication Profile (CP) of the IEC 61784-1|series
shall be stated as either

Compliance with IEC 61784-1-n:20233 CP n/m <Type>
or
Compliance with IEC 61784-1-n (Ed.1.0) CP n/m <Type>

where the Type within the angle brackets < > is optional and the‘angle brackets are ngt to be
includgd.

Produgt standards shall not include any conformity~assessment aspects (including QM
provisipns), neither normative nor informative, oth€r“™han provisions for product festing
(evaluation and examination).

5 Cqgmmunication profiles and commuhnication profile families

Each QP selects specifications for the cammunications protocol stack at a device. It contains a
minimgl set of required services at~the application layer and specification of options in
intermé¢diate layers defined through“references. If no application layer is included, then a
minim4gl set of required services.atithe Data-link layer is specified. The appropriate refefences
to the [protocol specific types| are given in each communication profile family or ass¢ciated
profileg.

NOTE RAIl CPs are basedron-standards or draft standards or International Standards published by the IEQ or from
standards or International Standards established by other standards bodies or open standards processes.

The stfucture of \€PFs is specified in Figure 1.

2 |n accordance with ISO/IEC Directives

3 The date should not be used when the edition number is used.


https://iecnorm.com/api/?name=9d20afcbe83e5ba114fa564c1047c118

- 12 —

Communication profile family n

Profile n/1
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Profile n/2

IEC 61158-2 subset

|IEC 61158-3-tt, -4-tt subset
|IEC 61158-5-tt, -6-tt subset
other standards

Communication profile family m

Profile m/1

IEC 61158-2 subset

|IEC 61158-3-tt, -4-tt subset
|IEC 61158-5-tt, -6-tt subset
other standards

Each profile selects an appropriate consistent*and compatible subset of services and pr
from the total available set that is defined and modelled in the IEC 61158 series. H
selectdd subset of services and protocals; the profile also describes any possible or nec

constraints in parameter values.

IEC 611,582 subset

IEC 61158-3-tt, -4-tt subset
IE€\61158-5-tt, -6-tt subset
other standards

Figure 1 — Communication profile families and profiles

Table 9 shows the CPFs that are defined in the IEC 61784-1 series.

IEC

btocols
or the
essary
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Table 9 — Relations of Communication Profile Families to Type numbers

IEC 61784-1 (all parts) contents

Corresponding IEC 61158 Types

CPF Part Communication Profile Families Type
(see Note 1)

1 IEC 61784-1-1 Foundation® Fieldbus 1,5,9 (see Note 2)

2 IEC 61784-1-2 cipm™ 2

3 IEC 61784-1-3 PROFIBUS & PROFINET 3 (see Note 3)

4 IEC 61784-1-4 P-NET® 4

5 IEC 61784-1-5 WorldFIP® 7

6 IEC 61784-1-6 INTERBUS® 8

7 Has been removed based on lack of market 6

relevance

8 IEC 61784-1-8 CC-Link 18

9 IEC 61784-1-9 HART 20

16 IEC 61784-1-16 | SERCOS 16

19 IEC 61784-1-19 | MECHATROLINK 24

22 IEC 61784-1-22 | AUTBUS™ 28
NOTE See the specific parts of the IEC 61784-1 series for informatiop~0on the respective trademark holfiers.
NOTE CP 1/1 has a denigrated PhL device profile subclass, which uses a variant of a Type 3 PhL.
NOTE CP 3/2 has a denigrated PhL device profile subclass)which uses a variant of a Type 1 PhL.

NOTE

Other CPFs can be found in the IEC 61784-2 series.
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Annex A
(informative)

Added value of the IEC 61784-1 series

The approval of the IEC 61784-1 series as an International Standard means that a number of
industry specifications for field communication have well-defined communication stacks
(physical layer, data-link layer, application layer).

The added value of the IEC 61784-1 series is that:

— It ig the guideline to properly use the IEC 61158 series of International Standards;
— The¢ communication profiles are fully defined and available as International Standards.

— Deyices declared fully compliant with one of these profiles are usable on the.same network
(they support the basic level of interoperability).

— Compliance may be supported by independent organizations.

— It gJves the possibility to reference other existing national and international standards|where
neither IEC nor ISO have equivalent standards.

— The¢ harmonization work done in the IEC 61158 series resulted-in the identification of some
common views, concepts, definitions, and approaches. Thisthelps understand the bjasis of
fieldbus technologies.

— The IEC 61784-1 series specifies the different fieldbus concepts in one Internjational
Standard. This is a first and important step forward in resolving difficulty in comparing
mafket products and performances.

The cgmmunication profiles give the normativecbasis needed to support the complementary
work apout the application functions.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESEAUX INDUSTRIELS — PROFILS -

Partie 1-0: Profils de bus de terrain -
Concepts généraux et terminologie

La Cpmmission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation’cd
de I'lensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'IEC(a ‘pour
favofiser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans™les doms
I’élegtricité et de I'électronique. A cet effet, '|EC — entre autres activités — publie des Nermes interna
des Ppécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au*public (PAS
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'l[EC"). Leur élaboration est confiée a-des comités d’étu
travgqux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organ
interhationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'JEC," participent égalen]
travqux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), sg
condjitions fixées par accord entre les deux organisations.

Les ¢lécisions ou accords officiels de I'|EC concernant les questions techniqués représentent, dans la m
posslible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que_ les Comités nationaux de I'lEC in
sont|représentés dans chaque comité d’études.

Les Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont
comime telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les €fforts raisonnables sont entrepris afin g
s’asgure de I'exactitude du contenu technique de ses Publications; I'lEC ne peut pas étre tenue respon
I’éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est'faite par un quelconque utilisateur final.

Dang le but d’encourager 'uniformité internationale, |€s;Comités nationaux de I'lEC s’engagent, dans
meslire possible, a appliquer de fagon transparentexles Publications de I'lEC dans leurs publications ng
et rggionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nation
régignales correspondantes doivent étre indiquges en termes clairs dans ces derniéeres.

L'IEC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indég
fourjissent des services d’évaluation del conformité et, dans certains secteurs, accédent aux mar
confprmité de I'lEC. L’IEC n’est responsable d’aucun des services effectués par les organismes de cer
indépendants.

Tougq les utilisateurs doivent s’assufer qu’ils sont en possession de la derniére édition de cette publicati

Aucyne responsabilité ne doit\étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou man
y conpris ses experts particuliers et les membres de ses comités d’études et des Comités nationaux

pour|tout préjudice causé_en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de
natufe que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les d
décqulant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication

ou ap crédit qui lai est accordé.

L’attention est.aftirée sur les références normatives citées dans cette publication. L’utilisation de pub
référnencéestest obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attgntion-est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'l[EC peuvent fai

mposée
bbjet de
ines de
ionales,
) et des
fles, aux
isations
ent aux
lon des

bsure du
éressés

agréées
ue I'lEC
bable de

toute la
tionales
ales ou

endants
flues de
ification

pn.

lataires,
le 'IEC,
quelque
Epenses
e I'IEC,

ications

e I'objet

de dfoits”de brevet. L’IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels

roits de

propriete et averti de leur existence.

L’attention est attirée sur le fait que l'utilisation de certains des types de protocoles associés
est restreinte par les détenteurs des droits de propriété intellectuelle. En tout état de cause,
I’engagement de renonciation partielle aux droits de propriété intellectuelle pris par les
détenteurs de ces droits autorise I'utilisation d’'un type de protocole de couche avec les autres
protocoles de couche du méme type, ou dans des combinaisons avec d’autres types autorisées
explicitement par les détenteurs respectifs des droits de propriété intellectuelle pour ces types.

NOTE Les combinaisons de types de protocoles sont spécifiées dans la série IEC 61784-1 et dans la série
IEC 61784-2.

L'IEC 61784-1-0 a été établie par le sous-comité 65C: Réseaux industriels, du comité
d’études 65 de I'l|EC: Mesure, commande et automation dans les processus industriels Il s’agit
d’'une Norme internationale.
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Cette premiére édition, conjointement avec les autres parties de la méme série, annule et
remplace la cinquiéme édition de I'|EC 61784-1 parue en 2019. Cette premiére édition constitue
une révision technique.

Cette

édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a
I'lEC 61784-1:2019:

a) scission de I'lEC 61784-1 d’origine en plusieurs sous-parties, une sous-partie pour le
matériel de nature générique et une sous-partie pour chaque famille de profils de
communication spécifiée dans le document d’origine;

b) déplacement de la plupart des contenus du domaine d’application d’origine dans un

not

c) ajo

Le texfle de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Le rap
abouti

La ver

La langue employée pour I’élaboration de cette Norme internationale est I'anglais.

Ce doq
Directi
WWW.id
I'lEC s

Une liste de toutes les parties de la-série IEC 61784-1, publiées sous le titre général R

industn

Le conm
indiqug
recher
e rec

e suf

veau paraaranhe dédié:
Lag B ™ T

it d’'une nouvelle famille de profils de communication (CPF 22).

Projet Rapport de vote
65C/1207/FDIS 65C/1236/RVD

2 son approbation.

sion francaise de cette norme n'a pas été soumise @u vote.

ument a été rédigé selon les Directives-JSO/IEC, Partie 2, il a été développé s€
es ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponible
c.ch/members_experts/refdocs. Lesyprincipaux types de documents développ
bnt décrits plus en détail sous www:iec.ch/publications.

jels — Profils — Partie 1:.Rrofils de bus de terrain, se trouve sur le site web de I'lH

e sur le site web(de'I'|EC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au doq
ché. A cette date) le document sera

pnduit,

primeé;

e e

placé par une édition révisée, ou

port de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute(information sur le vote ayant

lon les
5 SOUS
es par

Bseaux
C.

ité a décidé que le.contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité

ument

e amendae.
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INTRODUCTION

La série IEC 61784-1 fournit un jeu de profils de communication (CP) au sens de
I'ISO/IEC TR 10000-1. Il répond ainsi a la nécessité d’identifier les familles de protocoles qui
coexistent au sein de la série IEC 61158, aprés I’harmonisation internationale des technologies
de bus de terrain disponibles sur le marché. De maniére plus spécifique, ces profils permettent
d’établir correctement la conformité a la série IEC 61158 et d’éviter la prolifération
d’applications divergentes qui en restreindraient I'utilisation, la clarté et la compréhension. Des
profils supplémentaires couvrant des aspects spécifigues du marché, tels que la slreté
fonctionnelle ou la sécurité des informations, peuvent faire I'objet de futures parties de la série
IEC 61784-1.

La séfie IEC 61784-1 couvre plusieurs familles de profils de communication (CPF), qui
décrivent un ou plusieurs profils de communication. Ces profils identifient, au s€ns”sfrict du
terme,[des sous-ensembles de protocoles de la série IEC 61158 au moyen-de prdfils de
commuynication spécifiques au protocole. lls ne définissent pas de profils )d’appardils qui
spécifient des profils de communication parallélement aux fonctions d’application nécesgsaires
pour rgpondre aux besoins d’'une application spécifique (ci-aprés dénommeés les [profils
d’applifation”).

Il est gonvenu que ces derniéres classes de profils faciliteraient)l'utilisation de la s¢rie de
normes IEC 61158; les profils définis dans la série IEC 61784~1Sont une étape nécespaire a
la réalisation de cette tache.

Il est 4galement important de souligner que l'interopérabilité — définie comme I'aptitude d’au
moins fleux systémes de réseaux a échanger des informations et a faire une utilisation mutuelle
des irl]‘ormations ainsi échangées (voir ISO/IEC\JR 10000-1) — ne peut étre directement
obtenule sur la méme liaison que pour descappareils conformes a un méme prpfil de
commuynication.

Les profils contenus dans la série IEC 61784-1 sont construits en se référant a I'lEC 6{1158-2
et aux| séries IEC 61158-3, IEC 61158-4, IEC 61158-5 et IEC 61158-6, ainsi qu’a d[autres
normes$ IS, TS ou normes reconnues dans le monde entier, suivant le cas’. Il est eXigé de
chaque profil qu’il fasse référenc¢e a au moins une partie de la série IEC 61158, en plus de
I'IEC 6[1158-1.

Deux profils ou plus quisont liés a une méme famille sont spécifiés au sein d’'une "fanpille de
profils de communication" (CPF).

Les profils internationaux normalisés peuvent contenir des références normatives a des spécifications autres que
des Normes internationales; voir I'lSO/IEC JTC 1 N 4047: The Normative Referencing of Specifications other
than International Standards in International Standardized Profiles — Guidelines for ISP Submitters (disponible
en anglais seulement).
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1 Domaine d’application

La série v S défiritptasteursfamitesdeprofisdecommunication = - haeye CPF
définit [un jeu de profils de communication (CP) spécifiques au protocole, principalement fondé
sur la gérie IEC 61158, a utiliser pour la conception d’appareils employés en communiication
dans lg cadre de la production industrielle et de la commande de processus.

La prégente partie de I'l|EC 61784-1 définit une terminologie commune pour toutes leg CPF,
ainsi que les conventions a utiliser dans la spécification des CP. Elle-donne également un
énonca de conformité et une vue d’ensemble de la structure et du contenu des CPF au sein de
la séri¢ IEC 61784-1.

NOTE |a valeur ajoutée de la série IEC 61784-1 est expliquée a I’Annex A.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de-sorte qu’ils constituent, pour tout oy partie
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule
I’édition citée s’applique. Pour les références.non datées, la derniere édition du docunjent de
référerice s’applique (y compris les éventuels amendements).

NOTE [Toutes les parties de la série IEC 61158;:ainsi que la série IEC 61784-1 et la série IEC 61784-2 font I'objet
d’'une maiintenance simultanée. Les références ¢roisées a ces documents dans le texte se rapportent par corlséquent
aux éditlons datées dans la présente liste de références normatives.

IEC 61|158 (toutes les parties);"Réseaux de communication industriels — Spécifications des bus
de terrgin

IEC 61784-1 (toutes Jes-parties), Réseaux industriels — Profils — Partie 1: Profils de bus de
terrain

IEC 61784-1-1(2023, Réseaux industriels — Profils — Partie 1-1: Profils de bus de tefrain —
Famille de profils de communication 1

IEC 611284-1-2:2023 Réseaux industriels — Profils — Partie 1-2: Profils de bus de tekrain —
Famille de profils de communication 2

IEC 61784-1-3:2023, Réseaux industriels — Profils — Partie 1-3: Profils de bus de terrain —
Famille de profils de communication 3

IEC 61784-1-4:2023, Réseaux industriels — Profils — Partie 1-4: Profils de bus de terrain —
Famille de profils de communication 4

IEC 61784-1-5:2023, Réseaux industriels — Profils — Partie 1-5: Profils de bus de terrain —
Famille de profils de communication 5

IEC 61784-1-6:2023, Réseaux industriels — Profils — Partie 1-6: Profils de bus de terrain —

Famille de profils de communication 6


https://iecnorm.com/api/?name=9d20afcbe83e5ba114fa564c1047c118

IEC 61

IEC 61784-1-8:2023, Réseaux industriels — Profils — Partie 1-8: Profils de bus de terrain

784-1-0:2023 © IEC 2023 -21-

Famille de profils de communication 8

IEC 61784-1-9:2023, Réseaux industriels — Profils — Partie 1-9: Profils de bus de terrain

Famille de profils de communication 9

IEC 61784-1-16:2023, Réseaux industriels — Profils — Partie 1-16: Profils de bus de terrain

Famille de profils de communication 16

IEC 61784-1-19:2023, Réseaux industriels — Profils — Partie 1-19: Profils de bus de terrain

Famille de profils de communication 19

IEC 61
Famillg

3 Te

3.1

Pour Ig
s’appli

L'ISO ¢t I'l[EC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre u

en nor

e |EC
e |IS(Q

3.2
3.2.1

Pour lgs besoins du présent document, toutes les abréviations et tous les symboles

dans |

784-1-22:2023, Réseaux industriels — Profils — Partie 1-22: Profils de bus deé te
de profils de communication 22

rmes, définitions, abréviations, symboles et conventions

Termes et définitions

s besoins du présent document, tous les termes et les définitions de la série IEC
juent.

malisation, consultables aux adresses suivantes;

Electropedia: disponible a I'adresse httpséAwww.electropedia.org/

Online browsing platform: disponible acladresse https://www.iso.org/obp
Abréviations et symboles

Abréviations et symboles de I'lEC 61158

A série |IEC 61158 s’appliquent. Les abréviations suivantes, provenant de I3

rrain

61158

ilisées

définis
série
eux de

couche

sport)

IEC 61|158, sont reproduites dans le présent document a I'intention des utilisateurs désir

compreéndre la structure«générale de la série IEC 61784-1 sans faire référence a la série

IEC 61]158.

AL Application Layer (couche application)

APDU Application Protocol Data Unit (unité de données de protocole de
application)

AR Application Relationship (relation d’application)

ASE ATHCatOT-SErvice—£ it I : ” rE

DL- Data-Link layer (couche liaison de données (utilisé comme préfixe))

DLL Data-Link Layer (couche liaison de données)

DLSDU Data-Link Service Data Unit (ensemble de données du service de liaison de
données)

PhL Physical Layer (couche physique)

TPDU Transport Protocol Data Unit (ensemble de données de protocole de tran

3.2.2 Autres abréviations et symboles

CP Communication Profile (profil de communication)

CPF Communication Profile Family (famille de profils de communication)

MAU Medium Attachment Unit (unité de liaison au support)
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3.3 Conventions
3.3.1 Conventions communes a toutes les couches
3.3.1.1 Tableaux de sélection des articles/paragraphes applicables

La sélection des articles/paragraphes pour toutes les couches est définie dans des tableaux,
comme représenté dans le Tableau 1 et le Tableau 2. Les spécifications de base sélectionnées
sont indiquées juste avant le ou les tableaux de sélection. La sélection est effectuée au niveau
de l'article/paragraphe le plus élevé possible afin de définir une sélection de profil sans aucune
ambiguité.

Tabteaut—=Structure des tableauxdesétectiom
des articles/paragraphes correspondant aux profils

Paragraphe En-téte Présence Contraintes

Tableau 2 — Contenu des tableaux de sélection des articles/paragraphes

Colohne Texte Signification
Paragraphe | <#> Numéro de I'article/paragraphe correspondant aux spécifications de base
Paragraphes Tous les paragraphes ultérieurs de,mméme niveau
suivants

Tous les articles ultérieurs jusqu’au dernier article de la spécification de|base

Articles suivants - . s . PP I
Toutes les annexes ultérieures jusqu’a la derniére annexe de la spécificption

Annexes de base
suivantes
En-téte <texte> Intitulé de I'article/paragraphe des spécifications de base
Présenge NON Cet article/paragraphe n’est pas inclus dans le profil
Qul Cet articlelparagraphe est pleinement (a 100 %) inclus dans le profil

Dans cercas, aucun détail supplémentaire n’est donné

— La presence est définie dans les paragraphes suivants

Partielle Certaines parties de cet article/paragraphe sont incluses dans le profil

Contraiptes | Voir <#> Les contraintes/remarques sont définies dans le paragraphe, le tableau pu la
figure indiqué(e) du document de ce profil

— Aucune contrainte autre que celles fournies dans I'article/paragraphe du
document de référence, ou non applicable

<texte> Le texte définit directement la contrainte; pour des textes plus longs, de
renvois en bas de tableau ou des notes de tableau peuvent étre utilisés

'

Si des suites d’articles/paragraphes ne correspondent pas au profil, les numéros sont
concaténés.

EXEMPLE 1 Numéros de paragraphes concaténés

3.4-37 — NON —

EXEMPLE 2 Numéros d’articles concaténés jusqu’au dernier article

Articles — NON —
suivants
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EXEMPLE 3 Numéros d’annexes concaténés jusqu’a la derniére annexe

Annexes
suivantes

NON —

3.3.1.2 Tableaux de sélection des services

Si la sélection des services est définie dans un tableau, le format du Tableau 3 est utilisé. Le
tableau identifie les services sélectionnés et inclut les contraintes de service, comme expliqué
dans le Tableau 4.

Tabl 3 St , Jos-tabl losélecti I ]

Réf. dy service

Nom du service Utilisation Contrainte

Tableau 4 — Contenu des tableaux de sélection des services

Colgnne Texte Signification
Réf. du|service |<#> Numéro de I'article/paragraphe des spécifications de base ou le service est|défini
— Non applicable
Nom du|service | <texte> Le nom du service
Utilisatipn (0] Obligatoire
F Facultatif
— Le service n’est jamais utilisé
Contraiptes Voir <#> Les contraintes/remarques sont définies dans le paragraphe, le tableau ou la figure
indiqué(e) de ce document de profil
— Aucune contrainte’autre que celle donnée dans I'article/paragraphe du docyment
de référenceyod non applicable
<texte> Le texte définit directement la contrainte; pour des textes plus longs, des renvois
en bas de tableau ou des notes de tableau peuvent étre utilisés

Si la selection des paramétres de service est définie dans un tableau, le format du Tal
est utillsé. Chaque tableau identifie les paramétres sélectionnés et inclut les contrainte
ameétres, eomme cela est expliqué dans le Tableau 6.

aux pa

Tableau 5 — Structure des tableaux de sélection des paramétres

leau 5
s liées

Réf. du

Nom du paramétre Utilisation Contrainte

parametre
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Tableau 6 — Contenu des tableaux de sélection des paramétres

Colonne

Texte

Signification

Réf. du
parameétre

<#>

Numéro de I'article/paragraphe des spécifications de base ou le service est défini

Non applicable

Nom du
parameétre

<texte>

Le nom du parameétre de service

Utilisation

0]

Obligatoire

F

Facultatif

L alltfiout n-est Jamals preserit

Contraiptes

Voir <#>

Les contraintes/remarques sont définies dans le paragraphe, le tableau gu

figure indiqué(e) de ce document de profil

Aucune contrainte autre que celles fournies dans I'article/paragfaphe du

document de référence, ou non applicable

<texte>

Le texte définit directement la contrainte; pour des textes,plis longs, des r

en bas de tableau ou des notes de tableau peuvent étre utilisés

ENVois

3.3.2 Couche physique

Aucung autre convention n’est définie.

3.3.3 Couche liaison de données

3.3.31 Conventions des profils de services

Aucung autre convention n’est définie.

3.3.3.2 Sélections des services et-des parameétres

Elles spnt décrites au moyen des conventions communes, voir 3.3.1.2.

3.3.4 Couche application

3.3.4.1 Conventions-des profils de services

La sélgction des ASE~ et des classes est décrite au moyen des tableaux de sélecti
articleg/paragraphes, voir 3.3.1.1. Si l'utilisation des ASE et des classes sélectionnés faift
de contraintes Supplémentaires, ceci est spécifié dans le profil (par exemple, un point fa

bn des
I'objet
cultatif

utilisé. Le tableau identifie les attributs de classe sélectionnés et inclut les contraintes qui leur
sont applicables, comme cela est expliqué dans le Tableau 8.

Tableau 7 — Structure des tableaux de sélection des attributs de classe

Attribut

Nom de I’attribut Utilisation

Contrainte



https://iecnorm.com/api/?name=9d20afcbe83e5ba114fa564c1047c118

IEC 61784-1-0:2023 © IEC 2023 - 25—

Tableau 8 — Contenu des tableaux de sélection des attributs de classe

Colonne Texte Signification
Attribut <#> Numéro de I'attribut pour la classe de la spécification de base
— Non applicable
Nom de <texte> Le nom de I'attribut
I"attribut
Utilisation (0] Obligatoire
F Facultatif
— L’attribut n’est jamais présent
Contraiptes Voir <#> Les contraintes/remarques sont définies dans le paragraphe, le tableauroul|la
figure indiqué(e) de ce document de profil
— Aucune contrainte autre que celles fournies dans I'article/paragraphe du
document de référence,
ou non applicable
<texte> Le texte définit directement la contrainte; pour des texies plus longs, des renvois
en bas de tableau ou des notes de tableau peuvent étre, utilisés
3.3.4.2 Sélections des services et des parameétres

Elles spnt décrites au moyen des conventions communessvoir 3.3.1.2.

4 Cgnformité aux profils de communication

Chaqug profil de communication de la série IEC.61784-1 inclut une partie de la série IEC p1158.
Il peut|également comporter des parties d’auires normes ou des spécifications internatipnales.

Une de¢claration de conformité a une~famille de profils de communication (CPF) de la série

IEC 61[784-1 doit étre indiquée? comme suit:

Copformité a 'lEC 61784-0-n:20233

ou

Conformité a I'lEC 61784-1-n (Ed.1.0)

et une|déclarationsde’conformité a un profil de communication (CP) de la série IEC 6[1784-1

doit étle indiquée/comme suit:

Conformité au CP n/m <Type> de I'|EC 61784-1-n:20233

ou

Conformité au CP n/m <Type> de I'lEC 61784-1-n (Ed.1.0)

ou le Type indiqué entre chevrons (< >) est facultatif, et les chevrons ne sont pas inclus.

Les normes de produit ne doivent pas intégrer de quelconques aspects d’évaluation de la
conformité (y compris les dispositions de management de la qualité), qu’ils soient normatifs ou
informatifs, autres que les dispositions relatives aux essais du produit (évaluation et examen).

2 Conformément aux Directives ISO/IEC

3

Il convient de ne pas indiquer la date lorsque le numéro d’édition est utilisé.
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